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Bild 9: Spannungsversorgung des MSM 2

Widerstände: 
22 Ω|1 %|SMD|0603 R7–R9
560 Ω|1 %|SMD|0603 R15
1,2 kΩ|1 %|SMD|0603 R13
4,7 kΩ|1 %|SMD|0603 R10, R11
10 kΩ|SMD|0603 R12, R14
100 kΩ|SMD|0603 R1, R3–R6, R18
1 MΩ|1 %|SMD|0603 R2
SMD-Cermet-Trimmer, 5 kΩ R16
Polyswitch, 6 V, 0,5 A|SMD|1206 R17

Kondensatoren:
22 pF|SMD|0603 C7, C8
10 nF|SMD|0603 C10–C12
100 nF|SMD|0603 C1–C6, C9, C13, C14, 
 C17, C18, C20, C21, C23
470 nF|SMD|0603 C16
1 µF|SMD|0603 C15
10 µF|6,3 V|Tantal|SMD C22
22 µF|SMD|1210 C19

Halbleiter:
ELV10984|SMD IC1
HT7533|SMD IC2
LM4906MM|SMD IC3
VS1011e IC4
IRLML6401|SMD T1, T2
LL4148 D3–D5
SK14 D6
BZV55B6 D7
LED|Blau|SMD D1
LED|Rot|SMD D2

Sonstiges:
Keramikschwinger, 8 MHz|SMD Q1
Quarz, 25,000 MHz|SMD Q2
microSD-Kartenhalter TFLASH Push|Push CR1
Stiftleiste, 2x 13-polig, gerade, print ST1
Stiftleiste, 1x 2-polig, gerade, print ST2
Stiftleiste, 2x 5-polig, gerade, print ST3

Bild 10: Oberseite der Prozessorplatine mit dem Steckplatz 
für die microSD-Karte

Platine mit Bestückungsplan: hier die Decoderplatine

Platine mit Bestückungsplan: hier die Prozessorplatine
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